
Параметры TPT HB70
Точность позиционирования 10 мкм

Размеры компонентов От 100 х 100 мкм до 20 х 20 мм

Автоматизация Моторизованное перемещение по оси Z

Габариты 470 х 380 х 430 мм

Вес 22 кг

Монтаж компонентаДозирование клея Штемпелевание клея

Устройство подогреваемого столика с остнасткой

1. Держатель для кассет с компонентами
2. Ёмкость для клея
3. Подключение вакуума
4. Механический зажим
5. Сменная верхняя пластина
6. Подогреваемый столик
7. Регулировка по высоте
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Ручная установка монтажа кристаллов TPT HB70

Установка TPT HB70 применяется для монтажа кристаллов и компонентов на клей, 
паяльную пасту и другие адгезивы. Адгезивные материалы могут наноситься дози-
рованием либо штемпелеванием. Установка имеет встроенный вакуумный насос 
для захвата кристаллов и фиксации подложек.

Стандартная поставка включает:
• Установка НВ70 в базовой конфигурации
• Регулируемый по высоте нагреваемый рабочий столик, температура нагрева до 

250°С (до 400°С – опция)
• Ручной штемпелевальный модуль (закрепляется на рабочий столик)
• Держатель для кассет с компонентами (закрепляется на рабочий столик)
• Инструмент для штемпелевания адгезивов
• Инструмент для захвата компонента
• Руководство пользователя на русском и английском языках


